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AIを駆使して
外傷初期診療の最適化に挑む

第2会場
大阪市中央公会堂 3階 中集会室

2024年 4月25日︱木︱11:45−12:45

木下 喬弘 先生
株式会社 MeDiCU 代表取締役

横堀 將司 先生
日本医科大学付属病院 高度救命救急センター長
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